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\_~Joodflow - skin |

Woodflow-skin es una solucién de revestimiento de alto rendimiento compuesta por chapas de
madera laminada unidas mediante una combinacién exclusiva de resinas y aditivos. Con una
composicion del 88% de madera, es significativamente mds liviana que materiales tradicionales
como el MDF o la madera maciza, al tiempo que mantiene estabilidad dimensional y durabilidad
en entornos interiores.

Disefiada para aplicaciones arquitecténicas, Woodflow-skin logra eficiencia estructural
mediante |la orientacién confrolada de las fibras v el espesor variable, lo que permite geometrias
complejas vy libres sin comprometer la resistencia ni el peso. Es el resultado de un proceso de
fabricacién digital que minimiza el desperdicio y amplia la libertad de disefio.
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SEMANA DE LA MADERA

LAMINA 1 DELEQUIPO: INN459





